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TF Bank meddelar att villkor avseende förtida 
inlösen av supplementärkapitalinstrument 
(Tier 2) har uppfyllts  
 
TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) meddelade den 10 november 2025 om avsikten att lösa in samtliga 
utestående supplementärkapitalinstrument (Tier 2) emitterade den 14 december 2020 med ISIN 
SE0015193768 och med ett totalt utestående nominellt belopp om 100 000 000 kronor 
(”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). 
 
Förtida Inlösen var villkorad av en emission av nya supplementärkapitalinstrument (Tier 2) innan 
inlösendagen för Förtida Inlösen, såsom meddelat genom meddelandet om Förtida Inlösen den 
10 november 2025 (den ”Nya Obligationsemissionen”). TF Bank har den 27 november 2025 
erhållit emissionslikviden från den Nya Obligationsemissionen och villkoret som ställts för Förtida 
Inlösen har därmed uppfyllts. Förtida Inlösen är därför inte längre villkorad och kommer således 
att ske den 15 december 2025. Inlösenbeloppet plus upplupen men obetald ränta upp till, och 
inklusive, den 15 december 2025 kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen 
den 8 december 2025 är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som 
upprätthålls av Euroclear Sweden AB. 
 
För ytterligare information kring Förtida Inlösen hänvisas till TF Banks pressmeddelande den  
10 november 2025.  
 
För ytterligare information, kontakta: 
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2025 kl. 13.00 CET. 
 
Om koncernen 
Vi är en snabbväxande digital kredit- och betalplattform verksam i 14 europeiska länder. Genom vår egenutvecklade IT-
infrastruktur skapar vi enkla och flexibla betal- och finansieringslösningar för miljontals kunder. Sedan starten 1987 har vi 
kombinerat tillväxt och lönsamhet, och sedan börsintroduktionen 2016 har denna utveckling fortsatt med starkt fokus på 
skalbarhet och automatisering. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.  
 


